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华虹半导体有限公司（以下简称“发行人”或“华虹公
司”）首次公开发行 40,775.00 万股人民币普通股（A 股）并
在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可〔2023〕1228 号文同意注册。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安
及海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”或“联
席主承销商”） 担任本次发行的联席保荐人（联席主承销
商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或合称
“联席主承销商”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”或合称“联席主承销商”）、东方证券承销保荐有
限公司（以下简称“东方投行”或合称“联席主承销商”）、国
开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”或合称“联席主
承销商”）担任本次发行的联席主承销商。

经发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量
40,775.00 万股，全部为公开发行新股。 本次发行将于 2023
年 7 月 25 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互
联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易
平台”）实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内
容：

1、 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售
（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询
价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联

席主承销商负责组织实施。 战略配售在联席主承销商处进
行； 初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https:
//iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易
系统实施。 关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请
查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公
开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的战略配售由联席保荐人相关子公司跟投和
其他参与战略配售的投资者组成。 跟投机构为国泰君安另类
投资子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投
资”） 及海通证券另类投资子公司海通创新证券投资有限公
司（以下简称“海通创投”）；其他参与战略配售的投资者类
型：具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家
级大型投资基金或其下属企业和与发行人经营业务具有战
略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

2、 发行人和联席主承销商通过向符合条件的网下投资
者初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《华虹
半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公
告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价
后，经协商一致，将拟申购价格高于 60.00 元 / 股（不含 60.00
元 / 股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 60.00 元 / 股的
配售对象中，申购数量低于 850 万股（不含 850 万股）的配售
对象全部剔除；拟申购价格为 60.00 元 / 股、申购数量为 850
万股， 且申购时间均为 2023 年 7 月 20 日 13:33:20:061 的配

售对象中，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序剔除 1 个配售对象。 按以上原则共计剔
除 137 个配售对象， 对应剔除的拟申购总量为 75,270 万股，
占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 7,496,360 万股的
1.0041%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况
请见《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的“附表：投资者报
价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

4、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估
公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业
二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本
次发行价格为 52.00 元 / 股， 网下发行不再进行累计投标询
价。

本次发行的价格不高于剔除最高报价部分后网下投资
者剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式
设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称
“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金
基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金
（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的
中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四个数孰低值”）。

投资者请按此价格在 2023 年 7 月 25 日（T 日）进行网
上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。 其中，网下申购时
间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格 52.00 元 / 股对应的市盈率为：
（1）22.61 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所

依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公
司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）26.46 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）29.66 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公
司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）34.71 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

此价格对应的市净率为：
（1）3.43 倍（每股净资产按照 2022 年度经会计师事务所

依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本
次发行前总股数计算）；

（2）2.19 倍（每股净资产按照 2022 年度经会计师事务所
依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次
募集资金净额之和除以本次发行后总股数计算）；

6、本次发行价格为 52.00 元 / 股，请投资者根据以下情
况判断本次发行定价的合理性：

（1）本次发行价格 52.00 元 / 股，不高于“四个数孰低值”
53.9300 元 / 股。 提请投资者关注本次发行价格与网下投资
者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登
在上交所网站（www.sse.com.cn）的《发行公告》。

（下转 C6 版）

华虹半导体有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市投资风险特别公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司

重要提示
华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司” 、“发行

人” 或“公司” ）根据中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会” 、“证监会” ）颁布的《证券发行与承销管理
办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称 “《管理办
法》” ）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令
〔第 205 号〕）、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新
企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国
办发〔2018〕21 号，以下简称“《若干意见》” ）、《试点创
新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办
法》（证监会公告 〔2023〕12 号， 以下简称 “《实施办
法》” ）等法规，上海证券交易所（以下简称“上交所” ）颁
布的 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务
实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细
则》” ）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则
（2023 年修订）》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称
“《网上发行实施细则》” ）、《上海市场首次公开发行股票
网下发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023〕36
号）（以下简称“《网下发行实施细则》” ）等相关规定，中
国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》
（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称 “《承销业务规
则》” ）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和
《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中
证协发 〔2023〕19 号）（以下简称 “《网下投资者管理规
则》和《网下投资者分类评价和管理指引》” ）等相关法律
法规、监管规定及自律规则等文件，以及上交所有关股票发
行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票

并在科创板上市。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及
海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”或“联席主
承销商”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商），中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或合称“联席主承
销商”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
或合称“联席主承销商”）、东方证券承销保荐有限公司（以下
简称“东方投行”或合称“联席主承销商”）、国开证券股份有
限公司（以下简称“国开证券”或合称“联席主承销商”）担任
本次发行的联席主承销商。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下
简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下
简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称

“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步
询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。 本次
发行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申
购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下
简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系
统进行，请投资者认真阅读本公告。 关于初步询价和网下发
行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）
公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投 资 者 可 通 过 以 下 网 址（http://www.sse.com.
cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.
cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人基本情况
公司全称 华虹半导体有限公司 证券简称 华虹公司
证券代码 /网下申购代码 688347 网上申购代码 787347
网下申购简称 华虹公司 网上申购简称 华虹申购

本次发行基本情况

定价方式
网下初步询价确定发行价
格，网下不再进行累计投标
询价

本次发行数量（万股） 40, 775.00

发行后总股本（万股） 171, 589.7031 本次发行数量占发行后总
股本比例（%） 23.76

高价剔除比例（%） 1.0041 四数孰低值（元 /股） 53.9300

本次发行价格（元 /股） 52.00
本次发行价格是否超出四
数孰低值， 以及超出幅度
（%）

否

发行市盈率 （每股收益按
照 2022 年度经审计的扣除
非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计
算）

34.71 倍

市净率 （每股净资产按照
2022 年度经审计的归属于
母公司股东净资产与本次
募集资金净额之和除以本
次发行后总股本计算）

2.19 倍

所属行业名称及行业代码 计算机、通信和其他电子设
备制造业 C39

所属行业 T-3 日静态行业
市盈率 36.15 倍

根据发行价格确定的承诺
认购战略配售总量（万股） 20, 387.50

根据发行价格确定的承诺
认购战略配售总量占本次
发行数量比（%）

50.00

战略配售回拨后网下发行
数量（万股） 16, 310.00 战略配售回拨后网上发行

数量（万股） 4, 077.50

网下每笔拟申购数量上限
（万股）（申购数量应为 10
万股整数倍）

3, 500 网下每笔拟申购数量下限
（万股） 50

网上每笔拟申购数量上限
（万股）（申购数量应为
500 股整数倍）

4.05 按照本次发行价格计算的
预计募集资金总额（万元） 2, 120, 300.00

承销方式 余额包销
本次发行重要日期

网下申购日及起止时间 2023年 7 月 25 日 （T日）
9: 30-15: 00 网上申购日及起止时间

2023年 7 月 25 日 （T日）
9: 30-11: 30，
13: 00-15: 00

网下缴款日及截止时间 2023年 7 月 27 日
（T+2 日）16: 00 前 网上缴款日及截止时间 2023年 7 月 27 日

（T+2 日）日终
备注：“四数孰低值” 即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设
立的证券投资基金（以下简称“公募基金” ）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金” ）、基本养老保险基金
（以下简称“养老金” ）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金” ）、符合《保险资金运用管理办
法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金” ）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低
值

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资
风险， 理性投资， 认真阅读本公告及在 2023 年 7 月 24 日
（T-1 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导
体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特
别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明， 不构成投资建议。
投资者欲了解本次发行的详细情况， 请仔细阅读 2023 年 7
月 18 日（T-5 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《华
虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。
发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向
书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人
的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎
做出投资决策。 发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的
影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险
由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
华虹公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创

板上市（以下简称“本次发行” ）的申请已经上海证券交易
所上市审核委员会审议通过， 并已经中国证监会同意注册
（证监许可〔2023〕1228 号）。 发行人股票简称为“华虹公
司” ， 扩位简称为 “华虹半导体公司” ， 股票代码为
“688347” ， 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申
购，本次发行网上申购代码为“787347” 。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的
方式进行。 （下转 C6 版）

华虹半导体有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行公告

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司


